
 

 
 

Steckmodul SM. 
Connection module SM. 

  

 Steckmodul  Tragrahmen mit Elektronikplatine  1 RJ45 Buchse 
 Uplink zum Systemswitch  Befestigungsrahmen aus  Kunststoff. 

 

 Connection module  supporting frame with electronic circuit 
board  1 RJ45 socket  uplink to the systemswitch  fastening 
bracket made of plastic.  

 

 

 

   

Beschreibung 

Das Steckmodul SM dient zum Einbau in eine Doppel-
Schalterdose oder in eine Medienschiene, für den  
Anschluss von Dienstzimmerterminals (DZT), von 
Staff Terminals (ST-TOUCH), von Patiententerminals 
(PAT), Patiententerminals easy (PAT-E), von Patien-
tenterminals light (PAT-L) oder Birntaster IP`s (BT-
IP); wahlweise Diagnosegeräte, Funkempfänger oder 
Kontaktmatten sowie Notebooks; bestehend aus: 
  

 Tragrahmen mit Elektronikplatine, 

 Anschlussplatine mit einer RJ45 Buchse zum uplink 
vom Systemswitch, 

 1 x RJ45 Buchse farbig gekennzeichnet für lagerichti-
ges Einstecken des PAT/PAT-E/PAT-L, BT-IP 
oder des DZT/ST-TOUCH inkl. des Abwurfmecha-
nismus, 

 1 x RJ45 Buchse zum Anstecken eines patienten-
eigenen Notebooks oder eines Multimedia Terminals,

 1 x 5polige DIN Buchse zum wahlweisen Anschluss 
eines Diagnosegerätes mit Abzugsruf oder eines 
Funkempfängers, Diagnoseinterfaces AD-DIA mit 
Abzugsruf, Schallwächters, etc.  
Automatische Eingangsüberwachung mit  
selbstständiger Rufauslösung, 

 Befestigungsrahmen aus Kunststoff zur schraublosen 
Befestigung des Steckmodules. 

 Description 

The connection module SM provides for fitting in a 
double switchbox or in a media duct for connecting 
the ward terminals DZT, for staff terminals (ST-
TOUCH), for patient terminals (PAT), for patient 
terminals easy (PAT-E), patient terminals light (PAT-
L) or push buttons IP`s (BT-IP); optional diagnostic 
devices, radio receiver or contact mats as well as lap-
tops; comprising of: 
 

 Supporting frame with electronic circuit board, 

 Circuit board with one RJ45 socket for quick 
uplinking the system switch, 

 1 x RJ45 socket marked in colour and with 
measures to ensure that the PAT/PAT-E/PAT-L, 
BT-IP or DZT/ST-TOUCH is correctly 
connected, including the auto disconnect 
mechanism, 

 1 x RJ45 socket for connecting a laptop belonging 
to the patient or a multimedia terminals, 

 1 x 5 pin DIN socket for connection a diagnostic 
device with disconnection call if required, or a 
radio receiver, diagnostic adapter AD-DIA with 
disconnection call if required, noise monitor etc.      
The connection module automatically triggers the 
relevant call in the event of an alarm occurring, 

 Fastening bracket made of plastic to attachment 
the plug module without using screws. 
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Steckmodul SM. 
Connection module SM. 

   
Technische Daten 

Systemanschluss: RJ45 (IEEE802.3 100BaseTX) 
LAN Schnittstelle: 100BASE-TX Schnittstelle mit 
 L3-PoE Anbindung an den SWI9 
Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C 
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% 
Luftdruck: ≥80 kPa, bis 2000m über Meer 
Schutzart: IP32, VDE0834 Umweltklasse II 
EMV: EN50081-1 Störemission für 
 Wohnbereich 
 EN50082-2 Störfestigkeit für 
 Industrie 
Produktsicherheit: EN60950 
Funkentstörung: EN55022B 
Gehäuse Material: Kunststoff ABS 
Gehäuse Farbe: weiß RAL 9016 
Abmessungen: 160 x 81 x 42 mm (HxBxT) 
 
 
 

 Technical data 

Connector: RJ45 (IEEE802.3 100BaseTX) 
LAN interface: 100BASE-TX interface with 
 L3-PoE connection to the SWI9 
Ambient temperature: 0 up to +40°C 
Relative humidity: 5 up to 95% 
Air pressure level: ≥80 kPa, up to 2000m above 
 sea-level 
Protection class: IP32, VDE0834 environmental 
 Class II 
EMC: EN50081-1 emission for
 residential use 
 EN50082-2 emission for
 industrial environments  
Product safety: EN60950 
Radio suppression: EN55022B 
Case material: plastic ABS 
Case color: white RAL 9016 
Dimensions: 160 x 81 x 42 mm (HxWxD) 
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